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Registro 24-1350

Identificación

Institución
Museo de Artes Decorativas

Número de registro
24-1350

Nº de inventario
24.13.270

Clasificación
Arte - Artes Decorativas

Colección
Platería

Objeto
Paila
Fábrica / organización
Windsor Plaque Chile
Dimensiones
Alto 3.0 cm - Ancho 21.2 cm - Diámetro 14.1 cm
Técnica / Material
Plaqué (material)
Laminado - Cobre
Estampado - Cobre
Galvanizado - Cobre, Bronce
Fundición - Bronce

Descripción
Objeto metálico de uso doméstico. Vasija de planta circular y cuerpo
cóncavo poco profundo. Presenta boca amplia desde la que se prologan en
su extremos laterales opuestos, dos asas de base plana rectangular en
disposición horizontal con remate de esfera prominente. El cuerpo o
constituyen paredes bajas, lisas y llanas. posee base circular plana.

Estado de conservación
Muy bueno

Contexto

Área geográfica
Chile

Lugar de creación

https://www.surdoc.cl/registro/24-1350
https://www.tesauroregional.cl/terminos/3195
https://www.surdoc.cl/administration/dictionary/6875
https://www.aatespanol.cl/terminos/300011041
https://www.aatespanol.cl/terminos/300053022
https://www.aatespanol.cl/terminos/300011020
https://www.aatespanol.cl/terminos/300248891
https://www.aatespanol.cl/terminos/300011020
https://www.aatespanol.cl/terminos/300053981
https://www.aatespanol.cl/terminos/300011020
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010957
https://www.aatespanol.cl/terminos/300054038
https://www.aatespanol.cl/terminos/300010957
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Santiago de Chile

Fecha de creación
1950/1980

Referencias documentales

Museo de Artes Decorativas: Colección de Platería. Filigrana y Plaqué. pp.
114, Andros Impresores, Santiago, 2016

1043.pdf

Alvarado, Manuel: La técnica del electroplateado. El sello de Windsor
Plaqué pp. 31 en Proyecto FAIP-N-74-INV 2015, Santiago de Chile, 2015

Gestión

Adquisición

Forma de ingreso
Compra

Procedencia
Windsor Plaque

Fecha de ingreso
2013-12-17

Registradores
Verónica Menares Veloso, 2016-10-07
Iris Moya Fuentes, 2017-10-04
Iris Moya Fuentes, 2017-10-04

https://www.surdoc.cl/sites/default/files/library_file/1043_0.pdf
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